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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
OFERTA DE TRABAJO/JOB OFFER

INFORMACION BASICA/BASIC INFO

*PROYECTO/ PROJECT: P240084058 TRANSFERENCIA EN AERODINAMICA APLICADA E INDUSTRIAL, SEGUN OFERTA DR P 231221

*100% FINANCIACION UE/PLAN DE TRANSFORMACION, RECUPERACION Y RESILIENCIA/100% EU
FINANCING/TRANSFORMATION PLAN, RECOVERY AND RESILIENCE: No

*PUESTO 0FERTADO/T|T|_E OF THE POSITION: Ingeniero en disefio mecénico, implementacién y analisis en tinel de viento.

*N2 VACANTES/NUMBER OF POSITIONS AVAILABLE: 1

*CATEGORiA/RESEARCHER PROFILES: First Stage Researcher (R1)

*DEPARTAMENTO/DEPARTM ENT: Instituto Universitario de Microgravedad "Ignacio Da Riva"

*DIRECCION/WORK LOCATIONS:

Plaza del Cardenal Cisneros, 3, Ciudad Universitaria, Madrid

INFORMACION DE CONTRATACION/HIRING INFO

*AREA TECNOLOGICA/WORK TECHNOLOGY AREA: P-01 Aeronautica
*CAMPO DE INVESTIGACION/RESEARCH FIELD: Engineering - Aerospace engineering
*TAREAS/TASKS:

Disefio mecanico, implementacidn y andlisis en tunel de viento de un sistema patentado para
reduccion de resistencia aerodinamica de friccién.

*CONTRATO/TYPE OF CONTRACT: Indefinido de Actividades Cientifico-Técnicas Art. 23.bis Ley de la Ciencia
*JORNADA/JOB STATUS: Jornada completa

*HORAS SEMANA/HOURS PER WEEK: 375

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR/AVAILABILITY TO TRAVEL: si

*SALARIO BRUTO ANO/SALARY OFFERED: 30000

*FECHA LIMITE INSCRIPCION/APPLICATION DEADLINE: 10 DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
*FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION/ESTIMATED DATE OF JOB CONTRACT: o01/03/2026
*DURACION DE TAREAS DEL CONTRATO/TERM OF CONTRACT: 7 meses aproximadamente
*FINANCIACION PROGRAMA MARCO UE/IS THE JOB FUNDED THROUGH A EU RESEARCH FRAMEWORK
PROGRAMME?: Not funded by an EU programme

PROGRAMA REFUGIADOS UE/Science4Refugees: No

INSCRIPCION/APPLICATION

*EMAIL DE INSCRIPCION/APPLICATION EMAIL: secretaria.upm@upm.es
*PERSONA DE CONTACTO/CONTACT PERSON: ratricia pérez Troyano
WEBS'TE: https://www.idr.upm.es

*Campos obligatorios/Required fields
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REQUISITOS/REQUIREMENTS

*NIVEL EDUCATIVO REQUERIDO/REQUIRED EDUCATION LEVEL
+  PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 1/MAIN RESEARCH FIELD 1: Engineering
O NIVEL/LEVEL: Master
+  PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 2/MAIN RESEARCH FIELD 2:
O  NIVEL/LEVEL:
HABILIDADES-CUALIFICACIONES-INFORMATICA/SKILLS/QUALIFICATIONS:

Grado y master universitario, ingeniero aeronautico. Calificacion de doctor deseable.

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS/SPECIFIC REQUIREMENTS:

Se deben cumplir al menos 4 de los siguientes dmbitos:

1. Andlisis y definicion de requisitos hardware.

2. Disefio de software para bancos de prueba y tarjetas como C/C++, Python, LabVIEW,Matlab/Simulink, etc. Valorables conocimientos de
tarjetas electrdnicas con software embebido (microcontroladores y microprocesadores con sistema operativo Linux).

3. Disefio de arquitectura hardware con interfaces de alimentacién, datos (sensores) y comunicaciones (buses).

4. Experiencia en el uso de instrumentacion electrdnica: osciloscopio, multimetro, generadores de sefiales, fuentes de alimentacién, analizador
de espectros, etc.

5. Disefio y rutado de PCBs con herramientas como Orcad o Altium (u otras similares).

6. Disefio de los esquemas eléctricos del médulo y cableado.

7. Andlisis de riesgos de funcionamiento FMEA/FMECA (valorable).

8. Validacidn y verificacion de las funcionalidades para la integraciéon hardware/software.

9. Seguimiento y soporte técnico a la fabricacion de los equipos. Destreza para realizar soldaduras electrénicas, cableado, montaje fisico de
tarjetas, etc.

IDIOMAS REQUERIDOS/REQUIRED LANGUAGES:

- IDIOMA 1/LANGUAGE 1: Espafiol
O  NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Alto
O  NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Alto
O  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: Alto
IDIOMA 2/LANGUAGE 2: ingiés
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Alto
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Alto
O NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: ajto
- IDIOMA 3/LANGUAGE 3:
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL:
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL:
O NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL:

EXPERIENCIA EN INVESTIGACION REQUERIDA/REQUIRED RESEARCH EXPERIENCE:
. CAMPO INVESTIGACION 1/RESEARCH FIELD 1: Engineering - Aerospace engineering
O ANOS MINIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 1-4
«  CAMPO INVESTIGACION 2/RESEARCH FIELD 2:
O ANOS MINIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED:

. CAMPO INVESTIGACION 3/RESEARCH FIELD 3:
O ANOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED:

*Campos obligatorios/Required fields



UNIVERSIDAD
™

POLITECNICA
POLITECNICA

DE MADRID

h ( [ [
e EURAXESS
INFORMACION ADICIONAL/ADITTIONAL INFO

BENEFICIOS/BENEFITS:

Incorporacién en un centro de investigacidén puntero en el sector espacial.

Desarrollo y crecimiento profesional en un sector en auge con el apoyo de un mentor/coordinador
y otro personal experimentado en distintas dreas del sector espacial.

Formacion interna en tecnologias espaciales y de otros proyectos en desarrollo.

CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCION/ELIGIBILITY CRITERIA AND SELECTION PROCESS
(https://www.upm.es/Investigacion/HRS4R/HRS4R/Seleccion):

Se aplican las pautas establecidas en el proceso de seleccién del nuevo Reglamento para el proceso de seleccion y

contratacion del personal investigador, personal técnico y personal gestor relacionado con la investigacion de la
Universidad Politécnica de Madrid, aprobado en la UPM.

COMENTARIOS ADICIONALES/ADDITIONAL COMMENTS:

Se valorara positivamente, estar en posesion o estar terminando la tesis doctoral.
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